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NEU: Starrflex online bis 6 Lagen mit bis zu 2 Flex-Lagen, 
sowie Aluminium-IMS mit 4,2 W/mK

Alt-bekannt: Semiflex, Impedanzen, Aluminiumträger-, Dick-
kupferplatinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten, Flexplati-
nen und mittlere Serien – natürlich auch einfacher Standard 
FR4 – bietet LeitOn transparent, günstig online oder gerne 
auf persönliche Anfrage an.

Über die verschiedenen Möglichkeiten, unerwünschte Schichten 
,abzuziehen‘ macht sich Armin Rahn Gedanken
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